移动式C形臂X射线机招标参数
	序号
	参数

	1
	总体要求

	1.1
	机型中国CFDA认证  

	1.2
	设备配备内置UPS 不间断电源系统 

	1.3
	平板式C形臂满足骨科、疼痛科、普外科等手术需求  

	2
	高压发生器

	*2.1
	最大输出功率≤3.5KW  

	2.2
	发生器频率≥40kHz   

	2.3
	透视最大KV值≥110kV   

	2.4
	透视最小KV值≥40kV  

	2.5
	透视最大mA值≥25mA  

	3
	球管系统

	3.1
	球管具备双焦点   

	3.2
	小焦点≤0.6mm  

	3.3
	大焦点≤1.4mm  

	3.4
	管套散热率≥10KHU/min  

	*3.5
	阳极热容量≥75KHU  

	3.6
	阳极散热率≥35KHU/min  

	4
	平板探测器

	4.1
	具备平板探测器  

	4.2
	平板探测器尺寸≥21cm×21cm  

	4.3
	图像采集最大像素矩阵≥1.5k×1.5k  

	4.4
	系统最大分辨率（监视器末端）≥3.4 LP/mm（提供技术白皮书或检验报告）  

	4.5
	平板探测器像素尺寸≤150um（提供技术白皮书或检验报告）  

	4.6
	图像后处理灰阶≥32bit（提供技术白皮书或检验报告） 

	5
	原厂显示器

	5.1
	主显示器单屏尺寸≥27英寸  

	5.2
	主显示器最高分辨率≥3500 x 2000  

	5.3
	显示器灰阶≥10 bit 

	 5.4
	显示器多轴位万向臂支架≥5轴 

	5.5
	C臂高度固定时主显示器可垂直升降调节≥30cm 

	5.6
	主显示器具备触控操作功能

	6
	系统控制

	6.1
	提供中文系统控制界面  

	*6.2
	C臂台车和工作站一体化系统集成   

	6.3
	提供手闸，脚闸曝光控制 

	6.4
	控制界面具备PAD液晶触摸屏 

	6.5
	PAD液晶触摸屏支臂可水平旋转角度≥270° 

	6.6
	PAD触控屏大小≥10英寸 

	6.7
	控制界面最高分辨率≥1250×800  

	6.8
	具备虚拟键盘技术（无物理实体键盘设计且需提供技术白皮书或检验报告） 

	7
	C形臂

	*7.1
	源像距 SID≤100cm    

	7.2
	开口≥75cm 

	7.3
	弧深≥65cm 

	7.4
	水平移动≥20cm 

	7.5
	电动垂直升降≥45cm(提供技术白皮书或检验报告）  

	7.6
	左右摆角≥±10° 

	7.7
	C臂旋转角度≥±200°

	7.8
	C臂轨道内运动角度≥150° 

	7.9
	C臂轨道内过伸角度≥55°

	7.10
	C臂最低水平位投照高度≤105cm  

	8
	图像处理功能与其它

	8.1
	具备患者信息编辑功能

	8.2
	具备动态图像放大功能  

	8.3
	具备数字画笔（屏幕手写及规划）

	8.4
	具备金属修正功能  

	8.5
	具备自动亮度对比度调整  

	8.6
	具备去除运动噪点与伪影功能  

	8.7
	具备负片功能  

	*8.8
	具备不插电待机转运功能≥5分钟  

	8.9
	原厂工作站图像存储≥15万幅   

	8.10
	具备开放DICOM功能  

	8.11
	整机重量≤330KG  





[bookmark: _GoBack]口腔CT技术参数 
	1、
	该投标机型为未使用的新机且提供最新软件版本，通过X射线锥形束计算机体层摄影、曲面体层摄影和头影测量摄影，供医疗机构作口腔颌面部X射线影像诊断用，设备具备国产注册证。

	2、
	X-射线发生器及球管

	*3、
	采用高频直流X-射线发生器，X-射线发生器标称电功率≤1900w

	4、
	最大球管电压：≥ 95KV，最小球管电压：≤60KV

	5、
	最小球管阳极电流：≤4mA，最大球管阳极电流：≥10mA；

	6、
	X射线球管焦点：≤0.5 mm

	7、
	CT数字探测器材质：碘化铯TFT平板探测器

	8、
	头颅数字传感器材质：碘化铯CMOS平板探测器 

	9、
	可独立拍摄全景和头颅侧位片，无需插拔传感器

	10、
	三维CT拍摄传感器尺寸：≥15*15cm

	11、
	灰阶：≥16bit

	*12、
	CBCT体素分辨率尺寸≤50μm

	13、
	正/侧位探测器像素尺寸：≤100μm

	14、
	空间分辨率：全景≥3.0 lp/mm；头颅≥3.0 lp/mm

	15、
	CBCT一次扫描最大成像视野范围（非融合拼接）：≥宽16cm*高10cm；具有颞颌关节TMJ独立拍摄模式，自动定位观察颊舌向及近远中双侧颞颌关节，涵盖全口牙列、颞颌关节、上颌窦窦顶等

	16、
	侧位成像宽*高：≥240*195mm

	*17、
	具有CT、全景、头颅正/侧位、颞颌关节TMJ、局部CT拍摄、及牙齿石膏模型扫描独立拍摄功能

	18、
	全景/CT拍摄激光定位线≥2条，并具备咬合定位架、旋锁式头夹、颌托 、扶手多点刚性固定，辅助定位:固定的特制平面镜,可方便侧向观察患者定位

	*19、
	机器升降距离范围：≥710mm，双速度升降

	20、
	二维/三维拍摄功能要求

	21、
	二维拍摄具有标准全景成像程序，可实现一键三维智能全景影像，可自动分别自适应上颌牙弓和下颌牙弓中心点进行曲面断层影像

	22、
	三维拍摄具有标准儿童成像程序，可选择儿童成像模型，辐射剂量低

	*23、
	正畸功能：在断网条件下可一键自动标记多个分析点和测量项目，包含常用多种测量分析方法，可调整分析点，相应测量值实时更新，可一键生成分析报告，满足医院正畸测量分析诊断需求。

	24、
	二维拍摄具有颞下颌关节（TMJ)，侧位成像程序，可一键定位近远中和颊舌向双侧颞颌关节影像，呈现左右颞颌关节2D、3D影像，提供多角度切片观察

	25、
	全景病症分析：可自动分析识别牙位，选择对应病症，输出健康报告，大幅提升医患沟通效率。

	26、
	骨密度分析：种植体周围骨密度可测量。植体旋转时的位置朝向与三维头模朝向同步，用于确定植体的近远中和颊舌向的骨密度情况。

	27、
	去金属伪影模式：对于患者口内有金属物体影像拍摄时，进一步去除金属伪影和硬束射线伪影，阅片时，可一键进一步降噪和去除金属伪影及硬束射线伪影。最大程度还原患者真实影像数据。

	28、
	正畸矫正功能：自动分割出三维牙齿，可判断牙齿移动安全范围，确定牙齿移动及旋转极限。

	29、
	配备先进的中文版二维及三维图像处理软件，具备图像全面处理、查看及打印功能，标准Dicom接口

	30、
	可自动识别上颌窦，在VR界面标注出其立体形态

	31、
	口扫数据配准：3D影像可与口扫数据进行自动配准，辅助进行椅旁正畸方案及种植手术导板设计制作。

	32、
	三维渲染参数设置：设置亮度、对比度、颜色、透明度三维显示参数，保存的三维渲染模式，系统提供不少于4种默认模式（牙齿、骨头、灰度、自定义），可呈现面扫功能，还原软组织轮廓，可调节选择感兴趣区域

	33、
	配置
电动立柱及旋转电动机1个、头颅拍摄扫描系统含侧位臂1个、病人定位系统1个、X射线球管1个、高性能平板探测器1个（用于三维CT及全景拍摄）、高性能平板探测器1个（用于头颅影像二维拍摄）、控制面板1个、曝光手柄1个、二维及三维图像处理软件1套、高速数据传输电缆1个



